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摘要(译)

本发明公开了机电一体化技术领域的一种医疗装置复合倒刺加工用的装
置，包括底座，所述底座的顶部设置有支架，所述支架的顶部设置有滑
槽座，所述滑槽座的顶部设置有第一滑块，所述第一滑块的顶部设置有
转换器，所述转换器的内腔安装有倒刺工具，所述支架的右侧设置有超
声波发生器，所述刀片的右端安装有医疗装置，所述支架的右侧设置有
旋转电动机，所述旋转电动机的顶部设置有旋转座，所述支杆的顶部设
置有滑槽板，所述滑槽板的顶部左侧设置有第二滑块，所述第二滑块的
顶部设置有夹持件，所述滑槽板的顶部右侧设置有摄像装置，能够在修
复伤口或者组织相对较小的情况下更好的实施，倒刺数量较少，实现简
单，造价便宜。
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